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研磨対象の金型から型取りして作製した樹脂製工具で 
研磨加工を行う技術 

 
 
 
 
研磨対象の金型から樹脂で型取り

して作製した工具に超音波振動を与

え、そこにスラリーを供給して研磨

加工を行う装置を開発した。超音波

振動の振動方向は被研磨面に対して

わずかに傾いているため、振動を用

いた搬送装置と同様の原理でスラリ

ーが効率よく金型隅部まで搬送さ

れ、比較的効率よく研磨を行うこと

ができる。図 1 に研磨の手順を示す。 

#1500 のアルミナ砥粒を用いて金型材ＤＣ５３を約 90分間研磨を行ったとき、約 0.08μm の

算術平均粗さが得られる。 

 

 

 
コネクタ等の微細で複雑な形状の部品を作るための金型の加工に使える。 
 

関連特許 超音波を用いた研磨装置，特願 2000-361175. 
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何に使えるの？ 

どんな技術？ 
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図 1 研磨の手順 
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